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Dati personali:

[bookmark: _GoBack]Nome e Cognome _________________________________   Nato/a _________________ Prov. _____ il __________ Residente a  __________________________ Prov.____  In Via ________________________________ n° ________  C.A.P. _________  Tel. Cell. _______________________ Indirizzo e-mail __________________________________

Anagrafe Accademica:

Corso di Laurea Magistrale:
· Ingegneria dei Sistemi Edilizi	Anno di Laurea _____________		
· Ingegneria delle Costruzioni Edilizie	Anno di Laurea _____________	

· Titolo di studio per accedere alla Laurea Magistrale: 
        
· Triennale
· Magistrale

in  _____________________________________________________________________________ conseguita presso
 
______________________________________________________________________ nell’A.A. _______________

Condizione occupazionale:

	· Impiegato presso ente pubblico
· Impiegato presso ente privato
· Libero professionista
· Stage/Tirocinio
·  retribuito  
·  non retribuito
· Altro

Nome dell’ente presso cui si svolge l’attività lavorativa: ______________________________________________________________________

	
	


Inerenza del titolo acquisito con la mansione svolta

	Per nulla inerente
	Poco inerente
	Inerente
	Molto inerente

	· 
	· 
	· 
	· 



Indicare a quanti mesi o anni dal conseguimento del titolo si è trovato il primo impiego: ______________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Luogo e Data _____________                                                                      Firma

________________________     
Coordinatore: Prof. Lidia La Mendola - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
 e-mail: lidia.lamendola@unipa.it
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